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摘 要

本文以材料力學為基礎將黏著件之基板簡化為樑，利用一維 樑模型，先推導膠層剪應力與剝離應力之控制方程式及其解，

利 用系統力平衡進一步推導基板之應變方程式，並將膠層應力、基 板應變之解析解，與二維有限元素分析法數值解做驗

證。黏著件 受力分析包含由軸向力、彎矩、軸向力與彎矩等三種不同負載條 件，探討膠層應力、基板應變之分佈。參數

分析方面，探討膠層 之材料與厚度，基板之材料與厚度，以及黏著長度等參數，對膠 層應力、基板應變分佈之影響。最

後以拉伸實驗，對黏著件施予 軸向力負載時，上下基板之應變值並與解析解做驗證。
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